
- 1 - 

CST810  ớ ḳכּ ί Ɑ

1. CST810概述

CST810 ḳכּ ί Ɑι זּ MCU ԓ⁄Ẋԓṧ DSP כּ ι ᵀồ  ḳỵẔἩכּ ᴵẍ┌ᾟὙ

ѕ ẻᶈԓ￼ᶺ ᵙמḳᶃ⁮ιᾟὙᴅ♇ἐכּ ḫѣ♇ᾛӐιḫא‖ ♄ᾧẙᵙӉể ו  

2. CST810芯片特点

◆ ԓ ồ כּ╜ḳ₅כּ ᴣ ớ DSP ₩ᶒ 

 ᾟὙᶈ ψ 

 ԓ ꜟψ 

 ᶺѦὟ ᾟὙψ 

 ᾟὙể ἐמᵨ ו ψ 

 ḳṜᾟὙכּ ◆

 ῳᶺᾟὙ 10 ѦỵẔ ψ 

 Ừ /їἾ ᾟὙψ 

 ₩ ᴠᾭ ט ›ψ 

◆ ớ Ὕ‰ 

 ֻᾺꞌ > 100Hzψ 

 ᴅ♇ἐמᵙ ḫѣ♇ᾛӐψ 

ו ◆ Ὕ‰ 

 טỗ₩ẪїԐᶚו  1.7mAψ 

 ể ₩ẪїԐᶚו  8.0uAψ 

 Ҷ ₩ẪїԐᶚו  1.0uA; 

◆ ὶᴭ 

 I2C Ѯ/ҡ ὶᴭι ꞌ 10Khz~400Khz

ᴵ ψ 

 Ԓḳ 1.8V/3.3V ὶᴭּכẈψ 

 כӗּ◊כּ ◆

 ᴅּכ◊ӗּ2.8 כV ~ 3.6Vιּכ◊ └ <= 

50mvψ 

◆ Ṃ ᶚχQFN3X3-20L 

3. CST810应用方向

ἐע ἐ ғᵝιTP ṑḽấ ᶈ 1.8 inch Ҩԓ
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4. CST810参考电路
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参考电路图 

注意事项： 

✓ CMOD זḳӔּכּ└◒ Ṉ 10% ẙ￼ NPO/COG   ḳכּ  

✓ CMOD ￼ḳӪכּ Ὅ ᶀѭ 1nF ֹ 5.6nF ѳ ι Ὅ 1nF ԏӌ￼ῳӓӪᵙ Ẕ￼ ӌּכḳῶԋ  

✓ CMOD ḳọכּ└◒ Ɑ Ẕ ᾣ ιљ Ɑѳ ￼ Ḅ  

✓ COB Ά⁮ιḅ‛ Ԓḳјᵃᴔᵬ￼ TPι ID1/ID2 Ậ ָ  
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5. CST810引脚分布/说明
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名称 说明 备注 

S1~S10 ỵẔ   

VDDA ּ2.8 ◊כV~3.6Vιὶ 2.2uF~ 10uF  ḳכּ

CMOD0/CMOD1 ᴙּכḳ ὶ 1nF~5.6nF ᴙּכḳ 

IRQ ѧᾸ ֧ і״/ї ⌐ᴵ  

SCL/SDA I2C ᴵ ԓ іἾ/Ầ◖₩Ẫ 

RST ᶶӈ Ԅ Ӊῶᾦ 

ID1/ID2 TP ID ᴺ ᴵӐѭ֫תјᵃ TP ￼ ID ᴺ 

GND ẕ ẕῗ GNDιọ ὶ 

 备注： 

1. CMOD0/CMOD1 ọ ὶ ᴙּכḳιᶽṇᶈ 1nF ~ 5.6nF;  

6. CST810订货信息

料号 封装 表面印字 包装 说明 

CST810 QFN3X3-20L 
CST810

XXXXX
Ṿε5000ζ 

ᶄ♇χPin1 Mark ♇ 

CST810χᶚᴺḔ  

XXXXXχ5 ӈּוғ  

订货信息 
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7. CST810功能描述

CST810 ḳכּ ί Ɑι Ԏԓ ￼ồ ḳỵẔ₩ᶒιᴵῂכּ үӍᶹὶᵸҭ(ּכ ᾽ ḳכּ ᶹ)ι

ᴏᴵᶈѕ ẻ ᶃ⁮іḫאᴅ♇ἐמᵙ ḫѣ♇ו ψᶈḫאồ ᴦẔ￼ᵃῊιԏῶ‖ԎҸầ￼ἰᵹ

↨ Ӊו א  

7.1 上电及复位 

Ɑԓ іּכᶶӈּכ ιј ᶈᶹ ὶњּז￼ᶶӈּכ  

ԓ іּכᶶӈ₩ᶒṄӔ ⱭӠὙᶈᶶӈꜛỗ •ᴙӉ҈כᴙ⃰ẂιẸּכּ ӪῊι ⱭѼҺ ᶶӈ  

Ẹᶹ ᶶӈẬ RST ѭӉῊṄᶶӈᾯѦ ⱭιᴵṄ Ậ Ừ  

Tpor

Tpr
VDD

RST

IRQ

Tron

Trst

VDD

RST

IRQ

上电时序图                                  外部复位时序图 

ᴺ ὼ  ῳṇӪ ῳᶽӪ ᴅӈ 

Tpor іּכᵅ ⱭִḊקῊ  100 - mS 

Tpr RST Ậ ả Ἶ Ὴ  5 - mS 

Tron ᶶӈᵅ Ɑ ᾺִḊקῊ  100 - mS 

Trst ᶶӈ ֗Ὴ  0.1 - mS 

上电与复位时序说明 
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7.2 工作模式 

待机模式

 

工作模式转换 

 ỗ₩Ẫט ➢
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7.5 中断方式 

ί Ɑҝᶈ₅╜ֹῶᾦ ᾑ, Ẋ іἵ Ѯ Ὴ,ἑҺ IRQ Ậ Ѯ  ᴨῶᾦᾭὯιҨώ

ᾦꞌι֟ CPU ἻψѧᾸ ⌐ᴵ⁞Ὧ ѭі״⌐ἆ ї ⌐ῶᾦψ 

Ẹᶈể ₩їש ḧѲἐמῊιIRQ Ậ Ӑᵨזּ Ѯ   

7.6 IIC 接口说明 

ⱭᾟὙ IIC ᾛӐιѼᴵ ҭ ἄ זּ GPIO ԏӌו ᴵҨ⁞Ὧԏӌ יּ ҭ ḧѲ  

a) 器件的 IIC 地址 

Ɑ￼ 7bit ᶵᶊᶍ ѭ 0x15ιᴏ ᶵ֒ᶊᶍѭ 0x2Aι ᶊᶍѭ 0x2B  

部分项目的设备地址可能不同，请咨询相应项目及工程人员。 

b) IIC 的通信速度 

ѭ҃Ӡ ӡ￼ᴵ ớιấ ῳᶽӔּז 400Kbps ￼ ӡ ꞌ  

c) 写入单个字节 

SCL

SDA

Start ACK Stop

0x2A  (0x15+W) 0x1F 0x01

 

往 0x1F 寄存器写入 0x01 

d) 连续写入多个字节 

SCL

SDA

Start ACK Stop

0x2A  

(0x15+W)
0x1E 0x010x20

往 0x1E、0x1F 分别写入 0x20、0x01 
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e) 读取单个字节 

SCL

SDA

Start ACK Stop

0x2A  
(0x15+W)

0x21 0x010x2B 
(0x15+R)

ACK ACK NAK

 
从 0x21 读取单个字节 

f) 连续读取多个字节 

SCL

SDA

Start ACK Stop

0x2A  
(0x15+W)

0x21 0x010x2B 
(0x15+R)

ACK ACK ACK

0x02

ACK

0x03

NAK

 

从 0x21、0x22、0x23 读取 3 个字节 

g) 通信时序描述 

Tst1 Tst2 Tbuf

Tlo Thi

Tst1Tds Tdh

SCL

SDA

 

Symbol Description Min Typica  Max Unit 

Fscl SCL clock frequency 10 - 400 kHz 

Tst1 SCL hold time for START condition 0.6 - - us 

Tlo LOW period of SCL 1.3 - - us 

Thi HIGH period of SCL 0.6 - - us 

Tds SDA setup time 0.6 - - us 

Tdh SDA hold time 100 - - ns 

Tst2 SCL setup time for STOP condition 0.6 - - us 

Tbuf Ready time between STOP and START 4.5 - - us 

IIC Timing Description 

 TEL: +86-0755-27595155 27595165
FAX: +86-0755-27594792
WEB:Http://www.ChipSourceTek.com
E-mail: Sales@ChipSourceTek.com     Tony.Wang@ChipSourceTek.com

矽
源
特
科
技

Chip
Sou

rce
Tek



- 8 - 

8. CST810应用设计规范

8.1 电源退耦电容 

ᶈ Ɑ￼ VDD ᵙ VSS Ẋὶ Ѧ 0.1uF ᵙ 10uF ￼ ⱭּכḳṏᴵҨ ֹ ᵙ᾽ ￼Ӑּז  

ḳẔכּ ṓ ὶ Ɑᾣ ,ṓ ֟Ṉּע╙כ  

8.2 CMOD 滤波电容 

זḳӔּכּ└◒ Ṉ 10% ẙ￼ NPO/COG   ￼ḳӪכḳιԎּכּ Ὅ ᶀѭ 1nF ֹ 5.6nF ѳ ι

Ὅ 1nF ԏӌ￼ῳӓӪᵙ Ẕ￼ ӌּכḳῶԋ CMOD ḳọכּ└◒ Ɑ Ẕ ᾣ ιљ Ɑѳ

￼ Ḅ  

8.3 防水注意事项 

Sensor ᴣԎ ᵕᶀј ῶᶽᶒ￼ḫᶊιḾ҈ᶽ ￼ᶊιọ ἔ ᶴת  

8.4 ESD 注意事项 

FPC ￼ Һ ὶẽᵠֹ ESD ￼ᾦ‛ιᶈ Ὴιọ ├ỴҨї҆ χ 

➢ FPC ṓ Ӕּז ԅṜ ιᵃῊ ọ ὶᶊ  

➢ FPC љ Sensor ￼ᴙᵙӈ ṓ ￼ ‗ ιҨ֟Ṉ ESD ￼ẽᵠ  

ὶԄᶴᴵҨ◊כּ ➢ ᶭז TVS ֹᶊιҨᶭẶἰ ESD ẇἣớ  

8.5 电磁干扰注意事项 

Sensor ọ љᴵ ғּוẇἣ￼ Ầιḅּכ◊ LCD ט ⱳᶾ RF ᶾ

⸗ָ￼ιTP ԅזּ ᵀ Ὴιῶᴵ Һᴩֹ LCD ￼ẇἣι℅Ὴ TP ￼ᴠᾭ ⸗ָ  

8.6 地线 

ᾑ Ɑԓ ￼ ẙ₅╜ Ḿ҈ᶊ ⅝ ᾧỵιḅῶᴵ ῐᶚὶᶊҨזἋẔӔּזּ ԎḜ Ɑ￼ᵹᶲ

ᵃῊιṓᴵ ᶊᶈὶᶊᶴѩԄ ҨᶭẶἰẇἣל ד  

ḅῐᶚὶᶊ ҨḫאιּזἋѼ ṓ Ṅᶽּכ╙ᵸҭ￼ᶊљ ί Ɑᶊ ֫Ầ  
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9. CST810电气特性

9.1 绝对最大值参数 

符号 说明 最小值 典型值 最大值 单位 

TSTG ḕᾣ□ẙ -40 25 125 ɫ 

Ta ּכῊ￼ṪӐעᶫ□ẙ -20 - 85 ℃ 

Vdd Ḿ҈ Vss ￼ӗּכּכᴙ -0.3 - +3.6 V 

Vio ╙ Ԅּכᴙ VSS-0.3 - VDD+0.3 V 

LU ‹  mA - 200 - ╙כּ

CDM ESD  ᵸҭ₩ᶚ - 1000 - Vכּ

HBM ESD Қӌ₩ᶚ - 8000 - V 

9.2 交流电气性能 

符号 说明 最小值 典型值 最大值 单位 

Fcpu CPU ꞌ -2% 20 +2% MHz 

F32k ԓ Ӊ Ὴ ꞌ -5% 32 +5% kHz 

txRST ᶹ ᶶӈ ֗Ḵẙ - 0.1 - mS 

tPOWERUP ҡ POR ​ֹ CPU Ἒ Ҧ ￼Ὴ  - 4 - mS 

FGPIO GPIO ֬Ὥ ꞌ - 2 - MHz 

tRISE Ậ Ὴ״Ẉіכּ ιCload=50pF - 32 - nS 

tFAIL Ậ Ẉїכּ Ὴ ιCload=50pF - 11.2 - nS 

交流电气特性 （环境温度 25︒C，VDDA=3.3V） 

9.3 直流电气性能 

符号 说明 最小值 典型值 最大值 单位 

Vdd ӗּכּכᴙ 2.8 3.0 3.6 V 

Rpu іἾּכ  - 5 - KƑ 

Voh ּכẈ  ᴙ 0.7*VIO - - Vכּ֧

Vol ӉּכẈ  ᴙ - - 0.3* VIO Vכּ֧

Ioh ּכẈ  mA - 2.0 - ╙כּ֧

Iol ӉּכẈ Ԅּ20.0 - ╙כ - mA 

Vil ԄӉּכẈּכᴙ - - 0.3* VIO V 

Vih Ԅ  ᴙ 0.7* VIO - - VכẈּכּ
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Iil Ԅ◖ּ10 - ╙כ - nA 

Idd1 ṪӐּכ╙εטỗ₩Ẫζ - 1.7 - mA 

Idd2 ṪӐּכ╙εể ₩Ẫζ - 8.0 - uA 

Idd3 ṪӐּכ╙εҶ ₩Ẫζ - 1.0 - uA 

Vddp ּכᴙ 2.8 - 3.6 V 

直流电气特性 （环境温度 25︒C，VDDA=3.3V  VIO=VDDA/1.8（软件可配）） 

10. CST810产品封装

A

A2

A1 A3

E1

D1

D

E

K
b

L
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Item Symbol 
Dimensions In Millimeters 

Min Nom Max 

Total Thickness A 0.5 0.55 0.6 

Stand Off A1 0 0.02 0.05 

Mold Thickness A2 0.4 

L/F Thickness A3 0.152 

Body Size 
X D 3 

Y E 3 

Exposed Pad Size 
X D1 1.6 1.7 1.8 

Y E1 1.6 1.7 1.8 

Lead Width b 0.15 0.2 0.25 

Lead Pitch e 0.4 

Lead Length L 0.2 0.3 0.4 

Lead Tip To Exposed Pad Edge K 0.2 -- 0.35 

Package Edge Tolerance aaa 0.1 

Lead Offset bbb 0.07 -- 0.1 

Mold Flatness ccc 0.1 

Coplanarity eee 0.08 

Exposed Pad Offset fff 0.1 

11. CST810修订历史

版本 修订内容 

V1.0 ִḊᴧ  

V1.1 ᶭז TP ID ᾟὙ 

免责声明χ ᾰҭјḕᶈҨ῎ Ῠ ἆүӍԎҤΆẪά҄үӍ ғ  ᴵἆӐ֧ԎҤᶲ῎ᴣἻ Ӡι ғᵝẔ זּ
ғᵝ ᵩ ԋᴃ ḧ￼‍ҭᴣ‍₲ιץὐӇј ҈ ғ  ү ֺ   ғᵝ њ ᵘוӐּזּ҈ Ὑ ѧ
￼ԋ ҭιћԎӔּזẔּיԏᶵ ẔẦᴧ ￼ⱦ ẦᴧҚ ᵔ ᾛӐιứᶈӔּז ѧẔὟⱢἩ  ᴣḠԅ
∂ι ԁᵼ℅ ᴩὫḱ ѭṓᴵ ᶊӠ ֝ ớι ᾰҭѧἍ ￼ғᵝ⸗ớ ẔּזӡỤᴣԎҤԓḳṄᴵ ῭矽◊⸗Ҩיּ
ᾺѳӡỤἍῲҦ
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